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主旨：函轉台灣發明協會「2025 SIIF韓國首爾國際發明展」參
展訊息一案，請查照並轉知所屬。

說明：
一、旨揭展覽係經濟部智慧財產局公告著名國際發明展之一。
二、旨揭參展訊息如下：
(一)展覽地點：韓國首爾世貿COEX展覽C館3樓。
(二)展覽日期：114年12月3日至12月6日。
(三)報名日期：即日起至114年9月30日止。
(四)參展作品：凡前往參展之作品有臺灣專利證書者（展前

4年內取得）並於該展獲獎，經濟部智慧財產局將補助
部分機票費，以茲鼓勵（無臺灣專利證書之作品亦可參
展，惟無補助）。

三、檢附原函（含附件），有意願報名者，請於114年9月30日
前 將 報 名 應 備 文 件 以 電 子 郵 件 方 式 寄 至
tia7626@yahoo.com.tw，報名方式及參展費用請詳參附件
邀請函，參展費用自行負擔。

四、聯絡洽詢：台灣發明協會秘書處吳秘書，電話：02-6605-
7 6 2 6，E-mai l：tia76 2 6 @ y a h o o . c o m . t w，LINE
I D：@tia1 9 7 2。

 

正本：本校一級學術單位、二級學術單位
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依分層負責規定授權單位主管決行
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